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Pfedlozena diplomové prace se zabyva analyzou dvoudratovych induktivnich spinadi
riiznych vyrobcl a porovnanim jejich konstrukei, parametr a EMC odolnosti.

Diplomant préci spravné rozdélil do nékolika logickych kapitol. V tivodni kapitole autor
prehledné a strucné popsal soucasny stav bezkontaktni spinaci techniky. Zminku autora
o nezévislosti bezkontaktnich spina¢i na pracovnim prostfedi nehodnotim kladng, nebot
napi. fotoelektrické spinace jsou omezeny Cirym prostfedim, induktivni nemagnetickym
prostfedim, ...

V kapitole 2 je popsan princip ¢innosti induktivnich spinacd. Obsahové je tato kapitola
povedena, objevuje se zde jen nékolik nepFesnosti (str. 10 — nejedna se o vysokofrekvenéni
oscilator, ale o nizkofrekvenéni; Obr.2.6a,b — zdména schémat), ale také se zde zaéing
objevovat Spatné typografie, kterd se tahne celou touto diplomovou praci.

Kabpitola 3 obséhle popisuje zadkladni parametry induktivnich spinadd. Tento popis hod-
notim co do rozsahu jako uceleny a dostatecny. Diplomant zde u popisu spinact vzddlenosti
zapomnél zminit podstatny vliv velikosti a materidlu snimaného pfedmétu. Definice para-
metru ubytek napéti je ptilis zjednoduSend a tim nejasna. Déle ¢asové parametry ZpoZdéni
vystupu p7i zapnuti a Chybovy impuls pri zapnuti nejsou fadové ms, ale stovky ms (ana-
logicky us), coZ se d4 diplomantovi odpustit, vzhledem k tomu, Ze sdm tyto parametry
neméfil.

Ve 4. kapitole diplomant popisuje postup méfeni a delaborace spina¢li. Zde bych se
chtél diplomanta zeptat, zda se v kapitole 4.1.5 jedn4 o pieklep, nebo zda opravdu méfil
vSechny spinade ve frekvencnich pasmech 9-150kHz a 150-230kHz. Podle normy, kterou
diplomant zmifiuje, mé méfeni probihat ve frekvenénim pasmu 150 kHz—80 MHz (pfipravuje
se rozsifeni této normy na 9 kHz—80 MHz). Pokud diplomant mé&fil jen v takto omezeném
frekvenénim pasmu (cca 0.1% rozsahu pfislusné normy), pak namé&fené vysledky maji
velmi malou vypovidaci hodnotu. Velmi kladné hodnotim odvahu a odhodlani diplomanta
k rozebrani a néasledné analyze spinadi. Jejich konstrukce, vychéazejici z pozadavku prace
v tézkém primyslu a kryti IP67 (nékdy i IP68), je opravdu robustni a pevné. Tato kapitola
byla posledni teoretickou Casti této prace. Celkové vzato, teoreticks Cast je zpracovana
pfehledné, v nékterych pasazich az velmi strucné, ale s pfihlédnutim k cilim prace svij
ucel splnila.

Nésleduje kapitola 5, ve které autor méii a analyzuje konkrétni spinade né&kolika vy-
branych vyrobch. Celd tato praktickd ¢ast by meéla prehlednou jednotnou formu, kdyby
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u spinafe firmy SIEMENS nechybéla podkapitola Naméfené hodnoty EMC (divod?) a
obrézek, nebo fotografie spinaCe. Zde bych chtél poukazat na fakt, Ze tabulky redukénich
faktord v krajnich teplotich (Tabulky 5.11, 5.12, 5.17, 5.18, ...), které z diivodu éasové
naro¢nosti neméfil, by nemély obsahovat spoctené redukéni faktory (pfevzaté z méfeni pii
teploté 20°C). Otézka EMC je v dne$ni pfetechnizované dobé& velice aktudlni a vysledky
EMC méieni tak, jak je definoval diplomant v této praci, by jen potvrdily fakt, Ze Zadny
vyznamny vyrobce dnes neuvede na trh vyrobek, ktery by nespliioval povinné normy. Mohl
by diplomant bliZze vysvétlit, pro¢ nebylo nékterd méfeni (spinaé TURCK, str. 39 a spinad
PEPPERL+FUCHS, str. 52) moZno provést? Tato préce by ale méla vyrazné vétsi piinos,
kdyby diplomant provedl néjakd porovnavaci méfeni EMC odolnosti nad ramec trovni
danych normou, ktera by ukazala, které obvodové feseni je v tomto ohledu vyhodné;jsi.

Diplomant se pokusil o nelehky kol reverzniho inZenyrstvi, ktery nazval — delaborace.
Tohoto tkolu se zhostil, v ramci jemu dostupnych postupi a technologii, velmi dobfe.
Nékdy se nedostal se svym snazenim az ke kjzenému konci a skondil u éerné neodstranitelné
hmoty. Mohlo se pokradovat jingmi technologiemi (leptdni, rentgen, ...), ale to uZ by bylo
nad ramec této diplomové prace.

Zéverecna kapitola shrnuje a hodnoti dosazené vysledky.

Nejvetsi vihrady mam k formalni strance piedloZené prace. Diplomant pouZivé nejed-
notné nazvoslovi (snima¢, spinaé, ¢idlo, senzor) k popisu téhoz zafizeni. Price obsahuje
pteklepy, ujizd&jici fadkovani (str.28 aj.), nadbyteéné mezislovni mezery, odkaz na ne-
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str. 42 aj.). Doporuduji diplomantovi sezndmit se s pravidly ¢eské typografie (mnohdy jsou
ptisnéjsi nez pravidla pravopisnd).

Piedlozend diplomova prace mé logickou strukturu pfiméfenou tématu, kapitoly na
sebe navazuji, hlavni cile jsou formulovany a vysledky vyslovné uvedeny.

Vzhledem k vyse uvedenému navrhuji klasifikaci stupném dob¥e a doporucéuji u obha-
joby diplomové prace zodpovédét nasledujici otazky:

e V jakém frekvenénim rozsahu jste méfil odolnost na elektromagnetické vinéni Sifené
vedenim (IEC 61000-4-6)7 Piipadné pro¢?

e Definujte jasnéji elektricky parametr dbytek napéti.

e Vysvétlete, jak naméfené pribéhy napéti v pfedem stanovenjch uzlech vypovidaji
o kvalité zapojeni vnitinich obvodd spinact.

e Objasnéte pojmy spinac PNP a spina¢ NPN. A jejich vztah k dvoudratovym spina-
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V Trutnové dne 10. éervna 2009 Ing. Richard Pilc




